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内容概要

　　本书选用几种典型、实用的电子产品为载体，详细介绍了电子电路cad设计平台——protel
dxp2004的各种基本功能和应用技巧，主要内容包括电子产品电路设计、元器件的检验与筛选、电子产
品印制电路板设计与制作(protel
dxp
2004的原理图编辑系统和印制电路板设计系统)、电子产品焊接与装配。
内容安排遵从从简单到复杂、由浅人深的原则，从而使读者掌握电子产品制作的基本知识，逐步形成
利用protel
dxp 2004平台设计制作电子产品的能力。

　　本书的特点是简单易懂、实用性强。
本书系统地进行电子电路工程训练，并与全国高新技术考试计算机辅助设计(prote]平台)职业技术鉴定
接轨。

　　本书适合作为高等职业院校电类专业“教学做”一体化课程的指导用书，也可供广大电子制作爱
好者阅读参考。
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